1.Взаємозв’язок конструювання та проектування пристроїв ПЕ. 

2.. Класифікація систем охолодження. Ефективність різних систем охолодження.. Загальні вимоги до конструкції

2.Технології нанесення малюнка провідників друкованої плати -метод сіткографії; 

метод фотолітографії;
3. Тепловий опір. Методи зниження теплових опорів.

4. Технологія виготовлення друкованих плат - субстрактивний і адитивний..

5. Класифікація умов експлуатації РЕА в залежності від розміщення і властивостей об’єкта носія.
6. Структура конструкції. Структурні рівні конструкції. Елементна база конструкції.
7. Виробнича і експлуатаційна технологічність друкованих плат.

8. Види теплообміну.

9. Поняття коефіцієнтів надійності

10.Паразитні електричні параметри в друкованих платах, методи боротьби з ними.

11. Рівняння переносу теплової енергії.
12. Електричні з’єднання складових частин при компоновці РЕА

13. Означення надійності РЕА. Відмова РЕА. Типи відмов.
14. Порядок розрахунку теплових характеристик РЕА.

15..Компоновка РЕА з врахуванням можливості електричногопробою повітряних проміжків.  

16. Поняття імовірності безвідмовної роботи. Поняття імовірності відмови.  
17. Взаємозв’язок конструювання та проектування пристроїв ПЕ .

18. Порядок розрахунку температури перегріву  електронного пристрою методом Глушницького.

19. Поняття частоти відмов.

20. Загальні вимоги до конструкції

21. Старіння ізоляції. Залежність напруги пробою ізоляції від температури   середовища.
22. Поняття  інтенсивності відмов
23. Класифікація умов експлуатації РЕА в залежності від розміщення і властивостей об’єкта носія.

24. Класифікація умов експлуатації РЕА в залежності від розміщення і властивостей об’єкта носія.

25. Поняття середньої наробки до першої відмови, їх зв’язок з імовірністю безвідмовної роботи.

26. Структура конструкції. Структурні рівні конструкції. Елементна база конструкції.
27..Розрахунок елементів друкованих плат. Розміри отворів, конт. Площадок, ширини провідників.

28. Закони залежності густини відмов РЕА.

29. Поняття про модуль першого рівня, несучої конструкції, типового елементу заміни.. Критерії густини малюнка друкованої плати , числа шарів провідників, вибору матеріала основи.

30. Електричні з’єднання складових частин при компоновці РЕА
31. Поняття темплетного метода розміщення ЕРЕ на друкованій платі. Норми при трасуванні.
32. Поняття коефіцієнта готовності

33.Залежність пробивної напруги від частоти струму, тиску газу, газу.
34. Поняття коефіцієнта вимушеного простою;

35..Компоновка РЕА з врахуванням можливості пробою повітряних проміжків.    
36. Виробнича і експлуатаційна технологічність друкованих плат.

37. Поняття: коефіцієнту відмов,

38. Понятті відносного  коефіцієнту відмов,

1. Означення надійності РЕА. Відмова РЕА. Типи відмов.

2. Поняття  коефіцієнту витрат елементів.

3. Критерії густини малюнка друкованої плати , числа шарів провідників, вибору матеріала основи.

31. Загальні та спеціальні методи підвищення надійності.

13. Поняття темплетного метода розміщення ЕРЕ на друкованій платі. Норми при трасуванні.1. Поняття частоти відмов.

2.. Резервування як спеціальний метод підвищення надійності РЕА.Кількісні 

3.Технології нанесення малюнка провідників друкованої плати -метод сіткографії; 

метод фотолітографії;1.Поняття  інтенсивності відмов

2.Особливості забезпечення надійності РЕА  при виготовленні. Вхідний контроль, прискорені    випробування, відбраковочні випробування

3.Технологія виготовлення друкованих плат - субстрактивний і адитивний.
1. Поняття середньої норобки до першої відмови, їх зв’язок з імовірністю безвідмовної роботи.

2. Тепловий режим в конструкціях РЕА.

3. Виробнича і експлуатаційна технологічність друкованих плат.
1. Закони залежності густини відмов РЕА.

2. Класифікація систем охолодження. Ефективність різних систем охолодження.
3. Паразитні електричні параметри в друкованих платах, методи боротьби з ними.1. Поняття коефіцієнта надійності.

2. Класифікація систем охолодження. Ефективність різних систем охолодження.

3. Виробнича і експлуатаційна технологічність друкованих плат.
